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(54) Title: DEVICE FOR ELECTROLYTICALLY TREATING BOARD-SHAPED WORKPIECES, ESPECIALLY PRINTED

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR ELEKTROLYTISCHEN BEHANDLUNG VON PLATTENFORMIGEN WERKSTU-

(57) Abstract: The invention relates to a device for electrolytically
treating board-shaped workpieces. especially printed circuits. The
board-shaped workpieces (W) are guided in a vertical position
through a treatment cell (BZ) that contains a treatment bath and the
end walls of which are provided with vertical slots for the workpieces
(W) to enter and to be discharged. The bath liquid escaping from
the treatment cell (BZ) is collected and is returned to the treatment
cell (BZ) via a pump and at least partially via spray tubes (SR). Said
spray tubes (SR) are located at both sides of the workpieces (W) and
are horizontally aligned in the direction of transport.

(57) Zusammenfassung: Die plattenformigen Werkstiicke (W)
werden in vertikaler Lage durch eine ein Behandlungsbad enthaltene
Behandlungszelle (BZ) gefiihrt, deren Stirnwénde vertikale Schlitze
fir den Durchtritt der Werkstiicke (W) besitzen. Die aus der
Behandlungszelle (BZ) austretende Badfliissigkeit wird aufgefangen
und iiber eine Pumpe und zumindest teilweise iber Spriihrohre
(SR) in die Behandlungszelle (BZ) zuriickgefiihrt. Die Spriihrohre
(SR) sind zu beiden Seiten der Werkstiicke (W) angeordnet und in
Richtung des Transportweges zur Horizontalen geneigt ausgerichtet.
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